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(54) Steckverbinder sowie Verfahren zur Herstellung eines Steckverbinders

(57) Für die Herstellung eines Steckverbinders zur
Oberflächenmontage auf Leiterplatten wird vorgeschla-
gen, die erforderlichen Kontaktelemente in einem Be-
reich zwischen dem Steckkontaktende und dem Lötan-
schlussende mit einer Einschnürung zu versehen, die
im Isoliergehäuse des Steckverbinders eingefügten
Kontaktelemente an den Lötanschlussenden im Be-
reich der Einschnürung mit einem ersten Werkzeug um
einen ersten Winkel umzubiegen und anschließend mit
einem zweiten Werkzeug auf nahezu 90° weiter zu bie-
gen, wobei alle Lötanschlussenden koplanar ausgerich-
tet werden.
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